Elementy ptyty gtéwnej:

1. Chipset —jest odpowiedzialny za komunikacje miedzy komponentami potgczonymi do ptyty
gtéwnej. Przyjmuje postaé uktadu scalonego. Moze mie¢ budowe jedno lub dwu mostkowg

2. Gniazdo mikroprocesora — wystepuje w 1 z 3 wersji (socket,slot,LGA)

3. Regulator napiecia —zamienia napiecie dostosowane przez zasilacz na napiecie odpowiednie
dla mikroprocesora (~1,7V)

4. Gniazda pamieci operacyjnej (RAM) — umozliwiajg montaz modutéw pamieci RAM do
szczegoblnej wersji gniazda, nie sg kompatybilne z innymi generacjami.

5. Ztgcza magistrali — umozliwiajg instalacje kart rozszerzen, tj. karty sieciowe , graficzne. (PCl)

6. BIOS ROM — uktad typu flash przechowujacy oprogramowanie nie zbedne do dziatania ptyty
gtéwnej. Jego nastepca jest UEFI.

7. Port1/0O —znajduje sie na krawedzi ptyty gtéwnej umozliwia montaz urzagdzen peryferyjnych

8. Karta interface pamieci masowej— umozliwia potgczenie dyskéw twardych, napedéw
optycznych, noénikéw SSD (ATA,SATA,SCSI,SHS,M.2)

9. Piny konfiguracyjne i sygnalizujace — umozliwiajg potgczenie przyciskéw obudowy i
wystepujgce na niej sygnalizacje

Formaty ptyty gtéwnej:

1. Format AT
e Brak standaryzacji rozmieszczenia elementéw
e 12-sto pinowe ztgcze zasilania obarczone ryzykiem btednego potaczenia wtyczek
e Zasilacz wdmuchujgcy powietrze do $rodka obudowy
e Jedno ztacze odprowadzane przez krawedz ptyty (klawiatury)
Format ATX
e Ustandaryzowane elementy na ptycie
e  Wtyczka zasilania 20-sto pinowa lub 24 pinowa ,zabezpieczona przed btednym montazem
e  Funkcja Softpower
e Panel portéw I/0 umozliwiajacy potaczenie wiekszej ilos¢ urzadzen peryferyjnych
e Zasilacz wyciggajacy powietrze z obudowy
Format BTX
Nie znacznie wielki od formatu ATX
e Gniazda procesora umieszczane pod katem 45 stopni do krawedzi ptyty
e Kanat termiczny obejmujacy najbardziej nagrzewajgce sie elementy wspomagane
wentylatorem przytwierdzonym do obudowy
4. Format WTX
e Stosowany w serwerach
e Co najmniej dwa gniazda mikroprocesora
e Kartarozszerzen
e Wieksza ilos¢ kanatow pamieci masowych i slotéw RAM
5. FormatITX
e Woystepuje w urzgdzeniach mobilnych
e Kompatybilny z formatem ATX
o  Wiekszos¢ elementdw jest zintegrowana z ptytg gtéwna
Format NLX
e Przeznaczony do obuddw nisko-profilowych
e Karty rozszerzen umieszczane sg rownolegle do powierzchni laminatéw



e Ptyta gtdwna zakonczona ztgczem ktére podtgczane jest do karty przytwierdzonej na state do
obudowy

Rodzaje Transmisji danych:

1. Simplex — transmisja jednokierunkowa nadawca i odbiorca nie mogg zamienic sie miejscami
Nadawca--------- >odbiorca
2. Half Duplex —transmisja dwukierunkowa z wykorzystaniem jednego kanatu
Nadawca/odbiorca------- >Nadawca/odbiorca
3. Full Duplex —transmisja dwukierunkowa z wykorzystaniem obu kanatéw
Nadawca/odbiorca--------- >Nadawca/odbiorca
Nadawca/odbiorca<--------- Nadawca/obiorca

Transmisja synchroniczna — transmisja sterowana sygnatem zegarowym. Oznacza to ze nie sg
wysyfane dane nadbiorowe a tempo transmisji jest state.

Transmisja asynchroniczna — sterowana jest za pomoca bitdw startu i stopu. Oznacza to ze na kazde 8
bitéw danych przypada 2 bity nadmierne. Brak statego tempa transmisji.

Transmisja szeregowa

« Dane wysytane po 1 bicie Transmisja szeregowa i rownolegta
e  Mozliwosé zastosowania wysokiego —
| Poszczegdlne bity |
tempa transmisji e Przeptyw bitéw podczas
. p / l \ szeregowej transmisji
e Moze by¢ wykorzystywana po przez EEEEEEEEEEEEEEE danych
taczenie pojedynczych kanatéw

e Mato zawodna

Transmisja rownolegta

e Polega na wysytaniu kilku bitéw w e Ell - I:ED mm
odcinkuczasu , DN EEEEEEEEEEEEE et
e Wysokie tempo moze skutkowad EEEEEEEEEEEEBEER danych
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e Bardziej zawodna od szeregowej

Magistrala — Sciezka (droga) w ktdrg przesytane sg dane pomiedzy komponentami komputera

Parametry magistrali:

1. Szeroko$¢—wyrazana w bitach, oznacza ile bitow wysytanych jest w jednym odcinku czasu
2. Szybkosé — czestotliwosé z jakg wysytane sg dane. Wyrazane w wielokrotnosciach Hz



Chipset — odpowiada za komunikacje mikroprocesora z pozostatymi komponentami ptyty gtéwnej.
Moze mie¢ budowe jedno lub dwu mostkows.

W budowie jedno-mostkowej procesor kontroluje karte graficzng oraz pamiec operacyjng, a chipset
pozostate wolniejsze komponenty

W budowie dwu-mostkowej kartg graficzng i pamiecig operacyjng obstuguje mostek pétnocny a
pozostate komponenty mostek potudniowy.
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ROM — pamie¢ wykorzystywana do zapisywania BIOS-u czyli podstawowych sterownikéw stuzgcych
do uruchomienia komputera.

Rodzaje pamieci ROM:

1. MROM — pamiec¢ programowana w trakcie procesu produkcji

2. PROM - pamieé ktérg mozna zaprogramowac jednokrotnie

3. EPROM - pamie¢ ktérej zawartosé moze by¢ wykorzystana za pomocg swiatta UV. Do
ponownego zaprogramowania uzywane jest urzadzenie zwane programatorem.

4. EEPROM — wykorzystuje pamiec flash a co za tym idzie moze by¢ wielokrotnie nadpisywana
za pomocg pradu elektrycznego.

Elementy BIOS-u:

1. BIOS - zestaw podstawowych sterownikéw ktdre obstugujg podzespoty komputera przed
uruchomieniem systemu operacyjnego

2. BIOS setup — program umozliwiajgcy zmiane ustawien BIOS-u. Ustawienia przechowywane s3
w pamieci CMOS i podtrzymywane przez baterie.



3. Procedura Post — sprawdza kompletnos¢ i poprawnos¢ dziatania zainstalowanych
komponentéw. Centralne btedy sygnalizowane sg za pomocg sygnatéw dzwiekowych (beep
code) lub swietlnych (diody np. na ptycie gtdéwnej)

4. ACPI—interface zarzadzania energig udostepniony systemowi przez BIOS

5. Bootstrap Loader — program rozruchowy umozliwiajgcy wyszukanie rekordu MBR/gtéwny
rekord rozruchowy i wczytanie systemu operacyjnego.

Czym jest UEFI i czym sie rézni od BIOS-u

UEFI to kolejna wersja BIOS-u czyli interfejs startowym komputera tgczacy system z firmware.

UEFI wyrdznia sie od BIOS-u graficznie, mozemy korzysta¢ w menu z myszki.



